T D s iE M I c HTM1628-TD

BB T e e e ettt ettt e et e et e et e et e et r et e e et e s et er s et en e r e 2
I ..ot e ettt ettt et ettt e et e oot e et e e et et et e e et et et e e et e e e et er et r e enen s 4
T T o oottt ettt ettt e et et e et e et et e et e s et e et e s et r s et en e r e eere 4
Lo B BIHETU B B B BT oottt ettt et e ettt et e ettt e ettt et erneeneneeens 4
1.1 ol [ 7 TSP 4
1.2 o = TSRO 5

2 B oottt ettt et et ettt et e e e ettt e e e e et et et ee e e e et et et enrerane et enes 6
2.1 PR ZEL (TAZ25°C, GNDZOV ) oeoeeeeoeeeeeeeee ettt ettt et e e e et eae e et eteeeeeeeeee et eeeeeeeeaeee et eaeeeeeas 6
2.2 HEFE TAEEAE (TAZ -20°C~+70%C, GNDZOV ) cooeoeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess e et eeeeeesee s seeseeenen e eenesenens 6
2.3 LA (TAZ -20°C~+70°C, VDDZ5V, GNDZOV)  ooeoeeeeee oottt eeeeeeeeeer et e e sse et eeenenaas 6
2.4 TR ME (TAZ -20°C~+70°C; VDDZA.5V ~ 5.5V oot eee et ee e eee e ee e 7
25 I FRRENE (TAZ -20°C~+70°C; VDDZA.5V ~ 5.5V oooeeeeeeeeeee ettt es et e ataeaeans 7
3. B E G TR E B B 382 R oottt ettt ettt 8
31 T ] ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt a ettt et et et et et e e et ettt et et et et et et et et et et et et atane 8
VNN Sy a1 w1 o, - v TSR 8
4.1 L R E ey s b OO OOV 9
4.2 BB B 1 ettt ettt ettt At ettt ettt ettt et e e et et et ee et nan e 9
A.2.0 BT T I B oottt ettt ettt ettt ettt ettt 10
B.2.2 BB oottt ettt ettt ettt ettt 10
A28 B T oottt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt neeens 10
.24 T TE ] oottt ettt ettt ettt et ettt ettt et et et et eananenas 11

ST = €20 =11~ 5= iSO 11
5.1 B AU (B AR ) oot ettt ettt ettt et ettt e et enaaens 11
5.2 BIIAEATZEI oottt ettt ettt ettt e ettt e et et et et e e e et et et ettt e e ea et et et et e e e et ee et et et et e et e enenaeens 11
5.3 TRy, LK 1 TN 12
5.4 LRz e a L == IO 12
LY/ /1 < oSO 12
Y Y s /57 13

B, LB R B B BB .ottt ettt et e et e ettt n et en et n e en e 14
VA kY A LS T 4 1A SR 15
A T0 | B A ST oy e 15

http://www._tdsemic.net



TDSEMIC

HTM1628-TDs2& —# iy s F 2 A1 LED IXhEH] L g, WEBERA MCU Hriid,
BRI, BEAPMERE. AR EEEHTRERS CHRHURE. M. ki, =
We HEELYD . P&, BTRE. FRER RS E B LED TR

7= R R

® W RMEE (10 BT f1~13 Bod fin)
o I (10>2bit)

o EFFUHTTAEE (St 8 )
® {T#I1 (CLK, STB, DIO)

® & RCIRY (450kHz2)

o NE LA

® k3. SOP28

1. SIEHESE &5 3

1.1 SIRAHIIE

ne [t 28] ] GND

po []2 27[] GRiD1
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2.  HRM

2.1 RS % (Ta=25°C, GND=0V)

S8 il ¥ Vi ¥ =¥iva
A AR LCENE VDD -0.5~+7.0 vV
A RPN ZNE VIN -0.5~VDD+0.5 \Y;
LED Seg X3/ % Hi HL i 101 -50 mA
LED Grid X )% tH FLi 102 +200 mA
TR AFE PD 400 mw
TARIRE Topt -40~+80 oC
it A7 15 P Y Tstg -55~150 °C
PR T TL 10 fb 250 °C
2.2 HEHETHEX%M (Ta= -20°C~+70°C, GND=0V)
S i &/ME A B AE <X A
24 R VDD 3 5 5.5 \Y;
o FL PN HL VIH 0.7vDD VDD \Y;
RSP FL VIL 0 0.3VDD \Y;
2.3 B (Ta= -20°C~+70°C, VDD=5V, GND=0V)
¥ ] PR A B/ME | BAE | &KE | B4
101 SegllKS_l~Seg10/KSlO 20 80 40 A
P T R VO=VDD-2V
|OH?2 Seg1/KS1~Segl10/KS10 20 40 .60 mA
VO=VDD-3V
R HSP 4 HH FL IOL1 Grid1~Grid4, V0=0.3V 80 140 - mA
I P R IDATA V0=0.4V, DIO 4 8 4.3 mA
=n A NragrNe
m%$@§%ﬁﬁ VCCUVH %m&iﬁ%§$mo 5 %
LRNG R Il VI=VDD/GND + HA
15 FSP N L VIH CLK. DIO. STB 0.7VDD \Y;
RSP FL VIL CLK. DIO. STB 0.3vDD \Y;
i e HE VH CLK. DIO. STB 0.35 4 \Y;
FIATFE IR IDDdyn T, Sk - 5 mA
LN R YA EN RL K1~K2 10 kQ
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2.4 FFEREM (Ta= -20°C~+70°C, VDD=4.5V ~5.5V)

e 5 W& B/ME | BRME | BKE | BAL
SIS IES fosc - 450 - KHz
tPLZ CLK—DIO - - 300 ns
A2 SR
FEAAE AR I ] tPZL CL=15pF, RL=10kQ _ ] 100 ns
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- THi ] TTzHL Seg1/KS1~Segl0/KS10 2 us
TTZH2 CL=300pF;Grid1~Grid4 - - 05 us

T BB (] TTHZ CL=300pF;Segn. Gridn - - 120 us
S NUIETET ES Fmax 23 Lt 50% 1 - - MHz
LITPANGER Cl - : 15 pF

2.5 Bt FESEME (Ta= -20°C~+70°C, VDD=4.5V ~5.5V)

¥ Ziine) WA %A m/ME | BABME | BOKME | B
IS A fk o 5 PWCLK - 400 - - ns
A6 ke o B PWSTB - 1 - - us
B g S (] tSETUP - 100 . . -
B LR dap B (] tHOLD - 100 . } -
CLK—STB ] | tCLK_STB CLK1—STB? 1 - - us
SRR ] tWAIT CLK1—CLK| 1 - - us
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5.3 BZaaMEHA
ToispLav=500us Key Scan Data
t' Y |
SEG1-SEGn - DIG1 DIG2 DIG3 . DIGn l ‘ DIG1

GRIDI | | | | : 5 : | | |
GRID2 :I | . ' :
GRID3 § | | |

S

-

1 Frame = ToispPLay x(n+1)

5.4 N FH I ER AT S8 A B

5.4.1 k3 R =K

N | I

CLK

DIO Command ]| Command2 Command3 Datal] — Data n

Command4

Commandl: WEERHER. BN REEFBERE, —RAFERE XL T
Command2: & &£

Command3: % & ik

Datal~Data n: &R 8iE (&% 14 F19)

Command4: %l &R
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7. HERERSTS54EE
7.1 SOP28 4 EEEH R~

- : L
HAAAAAARN I

_____

L H I:i-i; ‘. O—a—
I \ =l == e e el

Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Nin Max Nin Max
A 2.350 2. 650 0.093 0.104
Al 0.100 0. 300 0.004 0.012
A2 2. 290 2. 500 0.09 0.098
b 0. 330 0.510 0.013 0.020
c 0.204 0.330 0.008 0.013
D 17.700 18.100 0.697 0.713
E 7.400 7.700 0.291 0. 303
El 10.210 10.610 0.402 0.418
e 1. 270 (BSC) 0. 050 (BSC)
L 0. 400 1.270 0.016 0. 050
b 0° 8 0° 8°
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